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                              密级：/
                                          编号：
重庆材料研究院有限公司
开放基金项目申请书
      项目名称：                               
      项目申请人：                             
      工作单位：                               
      起止年限：                               
2024 年 1 月

项目基本情况
	项目申请人
	姓名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月  日

	
	工作单位
	xxx大学xxx学院

	
	职称
	
	最高学历/学位
	

	
	移动电话
	
	电子邮箱
	

	
	详细通讯地址
	

	
	主要研究领域
	

	所在
单位
	单位名称
	

	
	联系人
	
	电子邮箱
	

	
	固定电话
	
	移动电话
	

	合作研究单位
	单位名称

	
	

	项目基本情况
	项目名称
	

	
	研究期限
	xx年xx月~xx年xx月，共xx月

	
	研究方向
	 

	
	经费概算
	总投入xx万元，拟申请xx万元

	
	设置基金创新平台
	

	关键词
	（不多于5个）

	摘  要
	（字数500字以内）



一、立项依据
（对基础研究，着重结合国际科学发展趋势，论述项目的科学意义；对应用基础研究，着重结合学科前沿、围绕国民经济和社会发展中的重要科技问题，论述其应用情景，包括项目的研究意义、国内外研究现状等，并附主要参考文献。字数2000字以内）
正文宋体四号，1.5倍行距,下同。
二、研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题
1. 研究内容
（字数500字以内）
2. 研究目标
（字数500字以内）
3. 拟解决的关键科学问题
（字数500字以内）
4. 本项目的特色与创新之处
（字数500字以内）
三、拟采取的研究方案及可行性分析
（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明及其可行性分析，需要本单位或技术创新平台提供的工作条件，提出时要考虑其实现的可能性。字数1000字以内）
四、年度研究计划及预期研究成果
（包括要订立资助年度内的具体工作计划（按半年为一个节点）。预期研究成果应包括项目报告、论文、专利、人才培养以及拟组织或参加的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等。字数800字以内）
五、研究基础、工作条件、申请人简介
1. 研究基础
（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩。字数800字以内）
2. 工作条件
（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径。字数800字以内）
3. 申请人简介
（包括申请人和项目组主要成员近期已发表与本项目有关的主要论著目录和获得学术奖励情况，及承担相关科研项目情况。需提供相应的证明材料。字数800字以内）
六、经费预算及简要说明
金额单位：万元
	序号
	科目名称
	金额

	1
	材料费
	

	2
	测试化验加工费
	

	3
	燃料动力费
	

	4
	差旅/会议/国际合作与交流费费
	

	5
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	

	6
	劳务费
	

	7
	专家咨询费
	

	8
	间接经费
	

	9
	合计
	

	备注：xxx


七、主要开发人员情况
	序号
	姓名
	出生年月
	性别
	职称
	学位
	工作单位
	项目分工

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	


注：设置本基金创新平台的相关人员为项目组成员。
八、项目主要风险分析及控制
（字数500字以内）
九、申请人承诺
	本人保证填报内容真实、准确。如获得资助，将严格遵守委托单位的相关管理规定，切实保证研究工作时间，按计划认真开展研究工作。 

签字： 

年    月    日


十、申请人所在单位意见
	签字（盖章）： 

年    月    日


十一、委托单位意见
	指南提出部门意见
签字： 

年    月    日

	主管部门审查意见
签字： 

年    月    日
	技术委员会评审意见
签字： 

年    月    日

	委托单位审批意见
签字： 

年    月    日



